
產品名稱：助焊膏 NC-559

品牌：AMTECH

容量：10CC/支、30CC/支 、100g/瓶

1：進口焊油品質穩定、低氣味、無殘留、免清洗。

2：適用於手機 PCB，BGA、CSP 等之返修助焊膏，

它使用於低離子性之活化劑系統，潤錫速度快

殘留物固化後之表面絕緣阻抗值高，對手機等

通訊產品的電性干擾低。

3:對植錫的 IC、字形檔、CPU 焊點腳位可以自動對

位，防止虛焊，有效提高產品品質。不會因為

天氣太熱而出現水分形成主板短路問題。

4：廣泛用於高精密電子產品、手機、平板電腦

維修等。

5：每一個都有條碼，官網可查真偽。
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